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PA#:[EPO-EX-25-0100-1] 

Product Advisory (PA)

件名:  RA8 シリーズ面実装パッケージ製品ダイボンド材変更のご案内 

発行日: 3/26/2025

出荷開始予定日: 9/1/2025 

改版履歴: 初版 

変更内容の説明: 

対象製品：RA8 シリーズ LFQFP-144pin 製品 

対象後工程拠点：Renesas Semiconductor (Beijing) Co., Ltd (以下【BJ】) 

変更内容：ダイボンド材料を変更します。 

変更するダイボンド材料は【BJ】にて量産実績のある材料になります。 

対象製品リスト: 

別紙 型名一覧表を参照してください。 

変更の理由: 

安定生産のため。 

外形、実装、機能、品質、信頼性への影響: 

外形、実装、機能、品質、信頼性への影響はありません。 

製品の識別方法: 

製品のトレースコードから、弊社生産履歴データの照会が可能です。 

信頼性データについて: 

信頼性試験は完了しています。添付の補足資料をご参照ください。 

サンプル出荷予定日: 非該当

製品/材料の化学物質データ: 

弊社営業、販売特約店までお問い合わせをお願い致します。 

ご注意: 

追加データを含む、この変更通知に関する質問または要求は、発行日から 30 日以内にルネ

サスに送信する必要があります。

この通知に関するお問い合わせは、弊社営業、特約店までお願い致します。 
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別紙 型名一覧 

・補足資料

NO. 
型名 パッケージ

外形 
ピン数 ファミリ

1 R7FA8E1AFDCFB#BA0 LFQFP 144 RA 

2 R7FA8E1AFDCFB#UA0 LFQFP 144 RA 

3 R7FA8M1AFECFB#AA0 LFQFP 144 RA 

4 R7FA8M1AFECFB#BA0 LFQFP 144 RA 

5 R7FA8M1AFECFB#HA0 LFQFP 144 RA 

6 R7FA8M1AHECFB#AA0 LFQFP 144 RA 

7 R7FA8M1AHECFB#BA0 LFQFP 144 RA 

8 R7FA8M1AHECFB#HA0 LFQFP 144 RA 

9 R7FA8T1AFECFB#AA0 LFQFP 144 RA 

10 R7FA8T1AFECFB#BA0 LFQFP 144 RA 

11 R7FA8T1AFECFB#HA0 LFQFP 144 RA 

12 R7FA8T1AHECFB#AA0 LFQFP 144 RA 

13 R7FA8T1AHECFB#BA0 LFQFP 144 RA 

14 R7FA8T1AHECFB#HA0 LFQFP 144 RA 
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